
 

ENDORFY Navis F360 ARGB - Prozessor-
Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156,
LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151,
LGA2011 (Square ILM)

AM4 - LGA2066 - LGA1200 - LGA1700 - AM5) - 120 mm

Gruppe Kühler

Hersteller ENDORFY

Hersteller Art. Nr. EY3B006

EAN/UPC 5903018665931

 

Beschreibung

Kommen Sie auf die bunte Seite der Macht mit dem Navis F360 ARGB. Und ziehen Sie sich warm an, denn 3 Fluctus 120 PWM
ARGB-Lüfter und ein leistungsstarker Kühler werden einen arktischen Sturm in Ihrem PC entfesseln.
Endorfy hat sie mit einem leisen Pumpenblock mit Keramiklager und PWM-Steuerung kombiniert. Es ist ein kleines Set mit
großem Potenzial - es hält die Temperatur so niedrig wie die beste Klimaanlage und funktioniert einwandfrei mit allen
gängigen Sockeln.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Endorfy Navis F360 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Packungsinhalt Gehäuse-Befestigungszubehör, Nano-Reset ARGB Controller, Pactum PT-3
Wärmeleitpaste

Kompatibilität LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151
Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket,
LGA1700 Socket, Socket AM5

Gebläseanzahl Dreifach

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Drehgeschwindigkeit 250-1800 rpm

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder

Nennspannung 12 V

Merkmale Mehrsockel-Clip, PWM-Steuerung, erweiterter Lüfterdrehzahlbereich, ARGB LED-
Beleuchtung

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

39.5 cm x 12 cm x 5.4 cm

Gewicht 1.43 kg

Ausführliche Details
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Allgemein

Produkttyp Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Packungsinhalt Gehäuse-Befestigungszubehör, Nano-Reset ARGB Controller, Pactum PT-3
Wärmeleitpaste

Breite 39.5 cm

Tiefe 12 cm

Höhe 5.4 cm

Gewicht 1.43 kg

Transportabmessungen (B x T x
H)/Gewicht

48 cm x 16.5 cm x 15.5 cm / 1.93 kg

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151
Socket, LGA2011 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket,
LGA1700 Socket, Socket AM5

Radiatormaterial Aluminium

Kühlerabmessungen 120 mm x 395 mm x 28 mm

Gebläseanzahl 3

Lüfterdurchmesser 120 mm

Gebläsehöhe 25 mm

Lüfterlager Dynamisches Fluid-Lager

Drehgeschwindigkeit 250-1800 rpm

Netzanschluss Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder

Nennspannung 12 V

Nennstrom 0.3 A

Merkmale Mehrsockel-Clip, PWM-Steuerung, erweiterter Lüfterdrehzahlbereich, ARGB LED-
Beleuchtung

Verschiedenes

MTBF 100,000 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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